Jexaapanmus 3a cborBeTcTBHE HA EC

IIpoussoauTes:

HMwme: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Anpec: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kuraii, 100085
Pannocwopnikenne:

Mopen: 25040RPOAG

Hme na mapkata: Redmi

Onucanne: TabneTeH KOMITIOTED

Bepcusi Ha coTyepa, CBBP3aH ¢ paanoodopyasanero: Xia0Mmi HyperOS 2,1

Bepcus na xapayepa: 135100084

Akcecoapu U komMnoHeHTH: Anantep, 6ateprsi, USB kaben

Crenudukanys Ha akcecoapa

Ipomenansotokos agantep 1 (EC) | Mme na mapkara MiI Nme Ha Mmogena | MDY-18-EG
IIpomenanBotokos agantep 2 (EC) | Mme na mapkara Ml Hme na mogera | MDY-18-EG
IIpomeHIHBOTOKOB ajamnTep 3 HMme Ha mapkaTa MI Hme Ha mopesa MDY-18-EH
(OGeqnHEeHo KPaJCTBO)

IIpomMenIMBOTOKOB ajanTep 4 Hme na mapkata Ml Hme Ha moaeia MDY-18-EH
(O0eMHEHO KPAJICTBO)

barepus 1 Hme Ha mapkaTa Ml Hme Ha moxena BM82

USB kaben 1 Hme na mapkara MI HNme Ha moaeia L43220

USB kabeu 2 Hme na mapkara Ml Hme na mogena | K43220
USB kate 3 Hme Ha MapkaTa MI Mme na mogena | H43220
USB kabex 4 Hme na mapkara Ml Hme Ha moaeia B43220

(HOpaﬂI/I peryjaaiguu Win Jpyru (baKTOpI/I B PA3JIMYHUTE MMa3apu, HC BCUYKHU aKCeCOapu U KOMIIOHCHTH, I/I36pO€HI/I B TO3U
JOKYMCHT, Ca BUHAru BKJ'I}OLIeHI/I)

Hue, Xiaomi Communications Co., Ltd., neknapupame Ha Hama OTTOBOPHOCT , Y€ ONHCAHUST IIO-TOPE IPOAYKT € B
CBOTBETCTBUE ChC CHOTBETHOTO 3aKOHOAATENCTBO 3a XapMoHu3anus Ha Cpro3a:

JupexTtuBa 3a paauochopbxeHusita (2014/53/EC), lupexTuBa 3a OrpaHHYeHHETO HA ONACHHTEe BellecTBa
(2011/65/EC) u neiinoro usmenenue (EC) 2015/863

lexmoncerm ca CJICAHUTEC XapMOHHU3UpPaHU CTaHAapPTU /A JAPYTHU NPUTTOKHUMU CTaHAAPTHU:

1. 3napase u 6e3onacuoct (Yien 3, maparpad 1, (0yxsa a) ot /[lupexkTuBaTa 3a paIHoCHOPbKEHUATA)
B EN 62209-2:2010+A1:2019
B EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
B EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013
B EN 50566:2017+A1:2023
B EN IEC 62311:2020
B EN IEC/IEEE 62209-1528:2021
B EN 50663:2017
B EN 62479: 2010
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2. Enextpomaruutna cbBMectumocT (Unen 3, maparpad 1, (6yxsa 6) ot [lupekTnBaTa 3a pagnocbopbKeHUATA)
B EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
B EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
B EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
B EN 55032:2015+A11:2020
B EN 55035:2017+A11:2020

3. MW3noa3BaHe Ha paguovecToTeH cieKTHP (Yien 3, maparpad 2 ot [IupexTuBara 3a paanochbopb:KeHHATA)
B ETSI EN 300 328 VV2.2.2 (2019-07)
B ETSI EN 301893 Vv2.1.1 (2017-05)
B ETSI EN 300 440 VV2.2.1 (2018-07)
B ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06)
B ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)

4. JIupexTHBa 3a OrpaHHYeHHeTO HA omacHUTe BemecTBa (2011/65/EC) u HeiinoTo n3menenne Jupextusa (EC)
2015/863

B EN IEC 63000:2018

5. Cneunduunn (Unen 3, naparpad 4 ot J{upekTnBarta 3a paauochbOpbKeHHATA)
B JJUPEKTUBA (EC) 2022/2380 na EBponeiickust mapiameHT 1 Ha CbBeTa 3a 00II0TO 3apsiTHO YCTPOHCTBO

B C/2024/2997 Hacoku 3a ThiIKyBaHe Ha /lupekTuBara 3a 00II0TO 3apsJHO YCTPOHCTBO

Ynen 3, maparpa¢g 4: Ilpoumemypara 3a omeHsBaHE Ha CHOTBETCTBHETO, KAKTO € IOCOYEHO B mpmioxkeHue Il kpm
JupexTrBarta 3a paIochOpaKeHUTa, MOIYI A.

Ynen 3, maparpag 1 u uien 3, maparpad 2, u uien 3, maparpa¢ 3, 6yxkBa :x: Horudummpanusar opran (Mme:
PHOENIX TESTLAB GmbH, U: 0700) u3ebpiin OIEeHSBaHE Ha CHOTBETCTBHETO ChITTacHO mpmiokenne 1 kbm
JlupekTuBara 3a paguochOopbKeHHsTa U u3nane ceprudukara 3a EC uscnensane Ha tuma (Ped. Ne: 25-210197 - 25-
220197).

IToxnucano 3a u ot uMeto Ha: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Mscro: Ilekun

Hara: 14 maprt, 2025 1.

Mme: Zeng Qingyao

Mozunms: Ceprudunupain HHXEHEP

Ioanuc:
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